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MATERIALY TEPELNEHO ROZHRANI — ELEKTRICKY NEIZOLUJICI

TIM / Novy Material se zménou faze / Xp45 Series

Rada Xp45-W je cenové piiznivy, elektricky neizolujici material TIM (Thermally Interface
Material) , ktery je obohacen vysoce tepeln¢ vodivym plnivem bez obsahu rozpoustédel a silikonu.
Prostfednictvim vyvoje nové a jedinecné formulace rozhrani Xp45 poskytuje polovodictim velmi
efektivni tepelny prenos diky fazové zmeéné pifi béznych provoznich teplotach. Béhem zmeény a po
dokonceni procesu zmény faze zajistuje dokonalé celoplosné spojeni dosedacich ploch. Vysledkem
zmeény faze je, Zze vzduch je G¢inné€ vypuzovan z nerovnosti, vyrovnava povrch mezi povrchovymi
nepravidelnostmi, mize i minimalizovat odchylky rovinnosti ploch. Rth pak zustava nizké v celém
rozsahu pracovnich teplot. Pouze prostfednictvim t¢inného a spolehlivého spojeni mezi zdroji tepla a
chladi¢i pomoci materiald tepelného rozhrani (TIM), muze byt realizovan efektivni odvod tepla na
chladi¢e a z nich dal$i odvod ze sestav. Dana tloustka folie zaruCuje stejnost a opakovatelnost
procesu montaze a tim i dlouhodobou spolehlivost. Reseni pro mnoho typti povrchii. Neni nutna tak

dikladna mechanicka ptiprava dosedacich ploch brousenim a lesténim.

VLASTNOSTI

Perfektni tepelny a mechanicky kontakt, bez silikonu a
rozpoustédel, bez vysychani a odpafovani, stabilni bez
migrace. Efektivni i pfi nizkém pfitlaku, a¢innost se
zvySuje vys§im pritlakem. Material neni lepivy, ackoli
je siln€ pfilnavy jako tmel, snadno Cistitelny isopropyl
alkoholem. Lep$i varianta termalni pasty, ndhrada TIM - pro sériovou vyrobu
materiali tepelného rozhrani nanesenych na zékladnach Tloustka 0,10/0,20/0,30 mm

izolovanych pouzder pfimo vyrobcem.

DOSTUPNOST

Stand.format 300 x 600 mm
altern. 400 x 600 /1000 mm
Role - sitka dle pozadavku,

stejné tak vytezy a formaty

dle pozadavkl zakaznika

PRIKLADY POUZITI

Prenos tepla mikroprocesort, LED chipi
MOSFETHU, IGBT, Diod, Thyristord,
Hybridnich moduld, el. izolovana
diskrétni pouzdra a moduly. Moduly s
keramickymi - zakladnami- bez Cu,
tepelné narocné a vysoko frekv. aplikace.
Trakéni invertory, pohony, napdj. zdroje,

servo pohony, bateriové jednotky, UPS

Vlastnosti Jednotky Xp45-W-10 Xp45-W-20 Xp45-W-30

Material na bazi tmelu se zménou faze, bez silikonu, obohaceny vysoce tepelné vodivym plnivem
barva Seda Seda Seda

Tloustka : mm 0,100 0,200 0,300

Tepelny prenos

Tepelna vodivost W/ m*K 3,50 3,50 3,50

Tepelny odpor @ 100 PSI °C-inch¥W 0,0064 0,0069 0,0076

Tepelny odpor / @ 40PSI/ @ 10 PSI °C-inch’/W 0,0087 /0,0138 0,0093 /0,0148 0,010 / 0,0158
Teplota zmény faze nutna pro nizké Rth | °C cca 45 / mekne od 35°C cca 45 / mekne od 35°C cca 45 / mekne od 35°C
Pracovni teplota °C od -40 °do 140 °C od -40 °C do 140 °C od -40 °C do 140 °C
Max. skladovaci teplota °C 35°C 35°C 35°C

Mé¥ici metody: vSechna data bez zaruky, mohou byt zménéna v zavislosti na pouZité metodé. Pro konkrétni data, mé¥ici metody a dalsi informace nas kontaktujte.
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